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(54)实用新型名称

智能家居电路板结构

(57)摘要

本实用新型公开了智能家居电路板结构，其

包括外壳固定安装在外壳内部的基板，所述基板

处分为高压电路区域和低压电路区域，所述高压

电路区域与低压电路区域之间的基板上设有用

于高压隔离的镂空隔离带。本实用新型具有结构

简单，成本低，避免高压与低压过于接近，避免爬

电、避免高压击穿及减少电磁干扰的优点。
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1.智能家居电路板结构，其特征在于：其包括外壳（1）固定安装在外壳（1）内部的基板

（5），所述基板（5）处分为高压电路区域（2）和低压电路区域（3），所述高压电路区域（2）与低

压电路区域（3）之间的基板（5）上设有用于高压隔离的镂空隔离带（4）。

2.根据权利要求1所述的智能家居电路板结构，其特征在于：所述镂空隔离带（4）为自

上端往下端贯通的镂空槽。

3.根据权利要求2所述的智能家居电路板结构，其特征在于：所述镂空槽包括第一部位

和第二部位，所述第一部位的尾端与第二部位的首端相连，所述第一部位的首端设于高压

电路区域（2）与低压电路区域（3）相接触的一端，所述第二部位的尾端设于高压电路区域

（2）与低压电路区域（3）相接触的另一端。
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智能家居电路板结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及智能家居电路板结构。

背景技术

[0002] 传统的智能家居的电路板由于产品体积小，那么往往会将高压电路和低压电路放

置在一起，就会存在高压击穿、爬电及电磁干扰过强的情况出现，使得产品质量有所下降。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供智能家居电路板结

构，其具有结构简单，成本低，避免高压与低压过于接近，避免爬电、避免高压击穿及减少电

磁干扰的优点。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 智能家居电路板结构，其包括外壳固定安装在外壳内部的基板，所述基板处分为

高压电路区域和低压电路区域，所述高压电路区域与低压电路区域之间的基板上设有用于

高压隔离的镂空隔离带。

[0006] 所述镂空隔离带为自上端往下端贯通的镂空槽。

[0007] 所述镂空槽包括第一部位和第二部位，所述第一部位的尾端与第二部位的首端相

连，所述第一部位的首端设于高压电路区域与低压电路区域相接触的一端，所述第二部位

的尾端设于高压电路区域与低压电路区域相接触的另一端。

[0008] 进一步，所述第一部位和第一部位的夹角范围在20度-160度之间。作为优选，所述

所述第一部位和第一部位的夹角范围在75度-120度之间。

[0009] 本实用新型具有结构简单，成本低，避免高压与低压过于接近，避免爬电、避免高

压击穿及减少电磁干扰的优点。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图1所示，本实用新型智能家居电路板结构，其包括外壳1固定安装在外壳1内部

的基板5，所述基板5处分为高压电路区域2和低压电路区域3，所述高压电路区域2与低压电

路区域3之间的基板5上设有用于高压隔离的镂空隔离带4。

[0012] 所述镂空隔离带4为自上端往下端贯通的镂空槽。

[0013] 所述镂空槽包括第一部位和第二部位，所述第一部位的尾端与第二部位的首端相

连，所述第一部位的首端设于高压电路区域2与低压电路区域3相接触的一端，所述第二部

位的尾端设于高压电路区域2与低压电路区域3相接触的另一端。

[0014] 进一步，所述外壳内部为密闭空腔，所述密闭空腔内部充满六氟化硫气体。
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[0015] 进一步，所述镂空槽的内侧壁为圆弧倒角，避免尖锐物放电。

[0016] 进一步，所述镂空槽内插一绝缘薄板。所述绝缘薄板为绝缘纸，避免高压击穿。

[0017] 本实用新型具有结构简单，成本低，避免高压与低压过于接近，避免爬电、避免高

压击穿及减少电磁干扰的优点。
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图1
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